
 Oリーディングへようこそ

私達は経験10年以上の専門PCBの製造業者です。製品範囲 - 片面、両面、多層PCB、フレキシブルPCBおよびMCPCB。我々は速いプロトタイプサービスを提供することができま
す - 24時間でS / S、48-96作業時間で4-8層生産時間。 

銅プレートホール最小.025 AVG、.020最小..ホールは差し込まれていない場合があります 

無色透明のバブルフィルム、25個/袋、側面に乾燥剤を入れ、上面に湿度インジケータカードを入れる

 製品説明
クイック詳細

原産地： 広東省、中国（本土） ブランド名： Oリーディング

基材： FR-4、アルミ 銅の厚さ： 0.5オンス〜5オンス

分穴のサイズ： 0.2mm 分線幅： 0.2mm

表面仕上げ： 液浸金、OSP、鉛フリーHASL 板厚 0.1〜5mm

に適用される： LED、携帯電話、エアコン、洗濯機 キャラクター：  産業用制御PCB

証明書： ISO9001、UL、RoHS、SG
S

Q / CTN： 10PCS-100PCS

重量： 0.01kg〜5kg MOQ： 10個
色 青、赤、緑、黒。黄色 価格 $ 0.1〜$ 10 
モデル番号 電源銀行PCBアセンブリPCBメーカー サイズ 0.01m 3〜10m 3 
デザインタイプ クライアント要件 分行間隔 0.2mm 

梱包と配達
包装の詳細： 16年の専門OEM PCB板製造業者
配達細部： 7-12日

  

製品説明

16年の専門OEM PCB板製造

 

項目 2014年 2015〜2016 2017〜2018年
ボリューム サンプル ボリューム サンプル ボリューム サンプル

レイヤー数 32 42 38 44 42 48
最小線/スペース（μm） 50/50 40/45 40/45 40/40 35/40 35/35
最小ドリル穴
直径（mm） 0.15 0.10 0.15 0.10 0.15 0.10

アスペクト比 
PTHの 14：1 16：1 16：1 18：1 18：1 20：1

N + C + N 4 + C + 45 + C + 55 + C + 5 6 + C + 6 5 + C + 5 6 + C + 6



任意の層の相互接続 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6
プレート充填 はい - はい - はい -
分コア厚（銅を除く）（μm） 50 40 40 30 40 30
分レーザードリル直径（μm） 75 65 65 50 50 40
埋められた上 
穴/積層ビア はい - はい - はい -

素材 FR4、Megtron、Nelco、Rogers、Heavy Copperなど
内蔵コンデンサ基板
 はい - はい - はい -

表面処理
鉛フリーHASL、ENIG、OSP、液浸銀、液浸スズ、
 フラッシュゴールド、ゴールドフィンガーメッキ、選択的ハードゴールドメッキ、 
剥離可能ソルダーマスク、カーボンインク



HDI PCBのプリント基板、速い回転PCBのプリント基板

 私たちのチーム

http://www.o-leading.com/news/Quick-to-Know-the-Regular-PCB-Copper-Thickness.html




認証





 梱包と配達
包装の詳細 16年の専門OEM PCB板製造業者 
配達詳細 7-12日 

よくある質問
1. O-Leadingはどのように品質を保証しますか？ 
私達の高品質基準は次によって達成されます。 
1.TheプロセスはISO 9001の下で厳しく管理されています：2008年の標準。 
2.生産工程の管理におけるソフトウェアの広範な使用 
最先端の試験装置および用具。例えば。フライングプローブ、X線検査、AOI（自動光学検査装置）、ICT（インサーキットテスト） 
失敗事例分析プロセスを備えた4.Dedicated品質保証チーム 
5.継続的なスタッフ研修および教育 

2.どのようにO-Leadingはあなたの価格競争力を保ちますか？ 
過去10年間で、多くの原材料（銅、化学物質など）の価格は2倍、3倍、4倍になりました。中国の通貨の人民元は米ドルに対して31％上昇していました。また、人件費も大幅に増加し
ました。しかし、O-Leadingは私たちの価格を安定させています。これは、コストの削減、廃棄物の回避、および効率の向上における当社の革新によるものです。私たちの価格は同じ
品質レベルで業界で非常に競争力があります。 
私達は私達の顧客との双方にとって好都合なパートナーシップを信じる。私たちがあなたにコストと品質の優位性を提供できれば、私たちのパートナーシップは相互に有益です。 

3. O-Leadingはどのような種類のボードを加工できますか？ 
一般的なFR4、高TGおよびハロゲンフリーボード、Rogers、Arlon、Telfon、アルミニウム/銅ベースのボード、PIなど 

4. PCB製造にはどのようなデータが必要ですか？ 
Gerber 274-Xフォーマットでデータを提供するのが最善です。また、Cam350、CAD、Protel 99se、PADS、DXP、Eagleも加工可能です。 



5.多層PCBの典型的なプロセスフローは？ 
材料切断→インナードライフィルム→インナーエッチング→インナーAOI→マルチボンド→積層積層プレス→ドリリング→PTH→パネルメッキ→外側ドライフィルム→パターン
メッキ→外側エッチング→外側AOI→はんだマスク→表面処理→ルーティング→E / T→目視検査


